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上海润欣科技股份有限公司 
投资者关系活动记录表 
（2025年度业绩说明会） 
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¶导入¥程中ú/û,-./Ýj具A»¼ÉÊº¹¶°奏_订

\情况Ç涉_»¼商D安排和信息披露规则Çef不便7»¼和

具AÄÅÊ·确½或预测ú若õ/{Ä达到信息披露Ú准Çef

将_l履¬披露义çú从DEÌÍ看ÇAIÂÃáH型AIæâ仍ü

û¶DJç早 Ç7efÏ入和ÐÑjÌÍ³t不确6性úef

将继øJ挥t芯片;销ºªö设¿和JDM服çª面j优势Ç积极

把握âãAIæâ带来jDçè>Ç努力ØÙõ/Dçj规模和盈

Ñå力ú谢谢ú 

 

Q2%U­今gj;红¿ÀÁ 

®%尊敬j,-.Ç您Ü！ef2025ghÑ(;配预ö为%

以截至Åûeféóõ512,521,047ó为基础Ç向kAó东每10ó

派JN金óÑ0.20元T含税ZÇ共;配N金óÑ10,250,420.94元

T含税ZÇ不送红óº不Æ¬-õe积转增óõÇ剩余未;配Ñ

(结转以后ghú2025ghÇefghÇef

若达195 -8630 0 0 50 ‰Š5.000Tf ("3&")
Tj ET Q q 0.24 0 0 0.24 0 640.08 cm B100 0 11551195 -850 2020 !&3#$D 1 Tf
(o) Tj /TT4 1 Tf (T) Tj /TT21 1 Tf (pq) Tj /TT2 1 1510 11551195 -80.2 /TT úó195 -8630 0 0 50 \0 0 0.24 0 640.08TT4j/Ý195 -8630 0 0 50 b195 - (\)
Tj /TT21 1 Tf (()) Tj /TT4 1 Tf (‚) Tj1 11 1510 11551195 -850 2020 % 1 Tf
(o) Tj /TT4 1 Tf (T) Tj /TT21 1 Tf (pq) Tj /T0 0 0 50 81241082.5 -668 /TT T21 1 Tf (efg) Tj /TT4 1 Tf (ÅûefŽ—40.08 cm BT 50 0 0 0  0 50 13310821411474
Tm /T Tf (—) Tj ET Q q 0.24 0 0 0.24 0 640.08 cm BT 50 0 0.24 0 0 0133145 -571474
Tm /T.195 - ( ("Tm /TT4 1 Tf (%) Tj ET Q q 0.24 0 0 0.24 0 640.08 cm BT 0.00391337 50524 0 0 0.24 0 6T21 1 Tf (efg) Tj /TT4 1 Tf (ÅûefŽ—40.08 c.24 f (]) Tj /TT4 1 Tf (gj;) Tj /TT21337 50524 0 0 0 0 0 50 ‹195 -8630.24 0 6W¤195 -8630 0 0 50 Œ (M) Tj /TT4 1 Tf _ 0 _»¼)
Tj /TT21 1 u195 -8630.24 0 6|195 -8630 0 0 50 •Ž195 -8630.24 0 6(Ñ) T14110 0 0 50  q 0.24 0 0 0.24 0195 -8630 0 0 50 •195 -8630.24 0 6å195 -8630 0 0 50 •195 -8630.24 0 6÷195 -8630 0 0 50 ‘u’195 -f (T) Tj /TT21 1 Tf (pq) Tj /›) Tj
E.24 f (]) Tj /TT4 1 Tf (gj Tj ET Q q14.245051195 -80 0 0 50 “195 -863 (57)
TjÁ195 -f (T)Tf (!) Tj ET Q q 0.24 0 0 0.24 0 640.08 cm BT 0 0 3;) 0 143524 0 0 50 2020 % 95 Tf (() Tj /TT21 1 Tf (ytez) Tj /TT4 1 Tf (ghú)0 0 0 50 8153.24 0 0 0.24 0 6®T21 1 Tf (efg) Tj /TT4 1 Tf (ÅûefŽ—40.08 ccm BT 50 0 Tj /TT4 1153.24 0 0 50 2020 T4 1 Tf (gh‚ef) Tj  0 0 0.2h‚ef) TjD 0 40.08 cm BT 50 0 T 50 0 0 5150.24 0 0 0.24 0 6g.24 0 0 0.24 0 640.”195 -863 6 Tm /Tc195 -8630 0 0 50 •195 1411.457 -37x[0195 -8630 0 0 50 –195 -8630.24 0 6 0 0 0.24 0 640.08 u195 -8630 Tm
/TT|195 -8630 0 0 50 —Ž195 -8630.24 0 6(’“195 -8630 0 0 50 ˜™195 -8630 Tm
/TTž195 -f (T) Tj /TT21 1 Tf (pq) Tj /40.08 cm BT 50 0  Tj ET Q q16301191411.457 -37eftìíî’ï195 -f (T) Tj /TT21 1 Tf (pq) Tj /40.08 cm BT 50 0 100 0 163045 -571
Tm /TT[ (=) - Tf (6>) ] TJTf (() Tj /TT21 1 Tf (ytez) Tj /TT4 1 Tf (ghú)1181 1550 163045 -5710 0 0 50 .195 -4110.24 0 60195 -8630 0 0 50 –š›195 -86306 Tm /T©ªöª _»¼)
Tj /TT21 1 O195 -86306 Tm /TTj 195 -8630 0 0 50 u195 -86306 Tm /T|(Ñ) T14110 0 0 50 œ•195 -f (T) Tj /TT21 1 Tf (pq) Tj /40.08 cm BT 50 0  Tj ET Q q1720 0 49.00 0 0 50 ž195 -4110.24 0 6·wO7 -96 Tm /TT6 1 Tf (;<) Tj ET Q q 0.24 0Q q
.24 0 640.08
cm BT 51 50 797201195 -850 2020 T4
1 Tf (æâ) Tj /TT21 1 Tf (E) Tj /T›) Tj
ET Q q 0.24100 0 50 -0 501195 -80 0 0 50 Ÿ195 -8630.24 0 6ºìíî195 -8630 0 0 50 •195 j ET Q q 0 ( 0 0.24 00 0 0 50 .195 -4110.24 0 6O195 -8630 0 0 5
( Ÿ195 -8630.24 0 6ªö08 cm BT 0 0 0 50 ¡¢195 -8630.24 0 6÷øØ195 -f (T) Tj /TT21 1 Tf (pq) Tj /›) Tj
ET Q q 0.24 Tj ET Q q18 ET*) Tj /TT4 1 TÙ Tf (&"&)) Tj ET Q q 0.24 0 0 0.24 0 640.08
cm BT 50 0 0 50 818 ET*) Tj 50 2020 T4 '195 -f (T) Tj /TT21 1 Tf (pq) Tj /›区个仍;<T
配预入规奏入
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Q4%汽车电子Dç增|G显Ç今g»¼和订\拓ç情况怎

么þÁ 

®%汽车电子是ef重q/Ýjª向之Òú2025g该Dç增

|较快Çíì来µeftíÔô件º模拟ô件º;Ñô件dj¶

品Kù和车载»¼服çj多g积累ú2026gef>继ø推Æ汽车

电子º工Dï制和Hå源á»¼_ÄÅ拓çú谢谢ú 

 

Q5%今g:J,入ª向Á 

®%ÛÜÇ根据g报披露Çef:J,入将继øêëµ身j

优势细;领域çýÇ重q聚焦ìíîíïSoCºäåßñòó_

0统级应©ªöú从:J结构dÇef:J从之û做芯片驱2º

嵌入«ºBSP集成Ç逐渐转向êë平台/SDK集成, Ø供»¼¹¶

交付å力ú谢谢ú 

 

Q6%今gH»¼拓ç顺Ñ吗Á 

®%éA来FÇefjH»¼拓çÆç顺Ñúefêëâã

AIH¶品è>ºñ外品牌áª向Ç÷ø加强»¼ýJ和ÄÅ导

入ú部;ÄÅÅûüû»¼½!º和¹¶导入¥程中Ç后ø将根

据»¼jwO°奏逐步推ÆÇ争取实NÎÏ增|和盈ÑØÙú谢

谢ú 

 

Q7%ô什么H品落p吗Á 

®%ÛÜÇ今gefjH¶品落pÇíìêëÒ个ª向%â

ãAI带来jHæâè>ú谢谢ú 

 

Q8%ñ外wOJç±ËÁ 

®%尊敬j,-.您ÜÇ针7ñ外wOJçÇef已经规À

构建úõp:J+区域性wO枢纽+友岸仓´ùj供应链架构Ç平

衡p缘/税[汇Ô风险ÇØÙefíÎDçj核心竞争力ú面7

国际贸易¯境变化º区域/税9整º汇Ô波2_p缘政治á不确
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6×素Çef将ÆÒ步完善区域协同和风险;散è制ÇØÙíÎ

Dç韧性和÷ø经Îå力Çó谢您7efj/Ýú 

 

Q9%咱们这个¬D竞争压力大吗Á 

®%谢谢/ÝÇ半导A芯片¬DÇ谁都不Y易！ef>努力

t竞争压力中ØÙµ己jÅ³å力和盈Ñå力ÇAN·ef从

ú芯片+术销售ùÇ向ú芯片+ªö设¿+JDM交付ù转型Ù级j

¶D链rsú 

 

Q10%今gñ外wO>加大拓ç力h吗Á 

®%ñ外wO拓ç是ef今gj重q工Ê之ÒÇef将êë

ñ外销售渠道º¶品½![专Ñ池Ç积极推Æñ外H型æâ»¼

ýJ和ÄÅ落pú谢谢ú 

 

/ûõ¨1

2是否涉_

应披露重大

信息jFG 

õ¨12不涉_未eý披露j重大信息ú 

附件清\

T±ôZ 无 

o  2026g05n15o 

 


